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wiFi 3 (Useao

Plyta gtéwna X870E TAICHI AM5

4DDR5 M.2 EATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Format ptyty

Karta dzwiekowa

Maks. wielko$¢ pamieci

Akcesoria w zestawie

Port / Ztgcze COM (szeregowy)

Pozostate informacje

Porty USB do wyprowadzenia z ptyty
RAID

Producent chipsetu MB

Rodzaj pamieci

Ztacza dostepne na ptycie

Oprogramowanie

Liczba portéw USB 3.1/USB 3.1 gen
2/USB 3.2 gen 2

Interfejs sieciowy

1 965,99 zt

1 598,37 zt
KBASRAA8X870E01
X870E TAICHI
4710483947421
E-ATX

5.1 CH HD Audio with Content
Protection (Realtek ALC4082
Audio Codec) WIMA Audio
Capacitors (For Rear Outputs)
ESS SABRE9219 DAC for Rear
Panel Audio (130dB SNR)
Individual PCB Layers for R/L
Audio Channel Direct Drive
Technology on Front headphone
port (

256

4 x kable danych SATA 1 x antena
ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 1 x
kabel rozdzielajacy ARGB 3 x
kable termistora

Nie

8-warstwowa ptytka PCB 20z
miedziana ptytka PCB Certyfikaty
FCC, CE ErP/EuP ready
(wymagany zasilacz ErP/EuP
ready)

9

Tak

AMD

DDR5

3 x Adresowalna dioda LED

Oprogramowanie ASRock
Motherboard Utility (A-Tuning)
ASRock Polychrome SYNC* UEFI
ASRock EZ Mode ASRock Full HD
UEFI ASRock Auto Driver Installer
ASRock Instant Flash

8
LAN 5 Gigabit LAN

10/100/1000/2500/5000 Mb/s
Realtek RTL8126 Wireless LAN
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Opis produktu

Liczba gniazd DDR5

Bios

FireWire (IEEE 1394)

Grafika

Liczba portéw USB 3.0/USB 3.1 gen
1/USB 3.2 genl

Wymiary

Maksymalna ilo$¢ urzadzen SATA
Obstugiwane systemy operacyjne
Port / Ztgcze LPT (réwnolegty)
Chipset

Porty USB na tylnym panelu
Ztgcza zewnetrzne

Zintegrowany procesor
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Gniazda rozszerzen

Gwarancja

Szczegoétowe dane o interfejsach
dyskéw/napedéw

Uwaga

Rodzina procesora

Ekskluzywny kondensator 20K o pojemnosci 1000uF
Ulepszony czarny kondensator 20K nie tylko wydtuza zywotnos$¢ do 20 000 godzin, ale takze zwieksza warto$¢ pojemnosci z

560uF do 1000uF, co przynosi kilka korzysci:

802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
Supports IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz*
frequency band Supports 160MHz
channel bandwidth with 6GHz*
frequency band 1 antenna

4

256Mb AMI UEFI Legal BIOS with
GUI support

Nie

Zintegrowana grafika AMD RDNA
(rzeczywista obstuga moze sie
rézni¢ w zaleznosci od procesora)
1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G
Compatible, obstuguje HDR,
HDCP 2.3 i maks. rozdzielczos¢
do 4K 120Hz 2 x USB4, obstuguje
HDCP 2.3 i maks. rozdzielczos¢
do 8K 30Hz* * T

7

30.5cm x 26.7 cm

6

Windows 11

Nie

AMD X870E

12

1 x Przycisk USB BIOS Flashback
Nie

8200 MHz

1xM.2

36 mc.

CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket
(M2_1, Key M), obstuguje tryb
2280 PCle Gen5x4 (128
Gb/s)*Chipset:- 1 x Hyper M.2
Socket (M2_2, Key M), obstuguje
tryb 2280 PCle Gen4x4 (64
Gb/s)*- 1 x Hyper M.2 Socket
(M2_3, Key M), obstuguje tryb
2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
CE+WEEE

AMD Ryzen 9
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Wieksza pojemnosé: Wieksze magazynowanie tadunku dla lepszego wsparcia przy duzych obcigzeniach.
Nizsze tetnienia: Zmniejszone wahania mocy wyjsciowej, poprawa jakosci.

Bardziej stabilny prad wyjsciowy: Stabilne zasilanie, minimalizujgce wptyw napiecia.

Lepsza wydajnosc i stabilnos¢ systemu: Zwiekszona niezawodnos¢ i stata wydajnos¢.

Zoptymalizowana sie¢ LAN 5 Gb/s (patent w toku)

Ztacze LAN 5 Gb/s firmy ASRock charakteryzuje sie opatentowang konstrukcja, ktéra charakteryzuje sie doskonatg
odpornoscig na zaktécenia elektromagnetyczne, zapewniajgc szybka i staba wydajnos¢ oraz oferujac uzytkownikom lepsze
wrazenia sieciowe.

Rozwiazanie High Speed M.2

Blazing M.2 obstuguje najnowszy standard PCl Express 5.0, zapewniajac dwukrotnie wiekszg przepustowos¢ w poréwnaniu z
poprzednig generacja, a dzieki oszatamiajgcej predkosci transferu 128 GB/s jest gotowy, aby uwolni¢ peten potencjat
przysztych ultraszybkich dyskéw SSD.

Pitytka PCB o niskich stratach klasy serwerowej

Ptytka PCB o niskich stratach klasy serwerowej poprawia integralnos¢ sygnatu, umozliwiajac ptycie gtéwnej obstuge PCle 5.0
zaréwno dla karty graficznej, jak i dysku SSD M.2. Poprawia réwniez potencjat OC pamieci, aby zapewni¢ najwyzszg wydajnos¢
pamieci.

8-warstwowa konstrukcja ptytki PCB + 20z miedziana ptytka PCB

8-warstwowa ptytka PCB i 20z miedziane warstwy wewnetrzne zapewniajg stabsze Sciezki sygnatowe i ksztatty mocy,
zapewniajac nizszg temperature i wyzszg wydajnosé energetyczna, gwarantujgc niezawodny i trwaty system przy
jednoczesnym zapewnieniu najwyzszej wydajnosci bez zadnych kompromiséw.

Obstuga DDR5 XMP i EXPO

Wywodzaca sie z koncepcji projektowania zbudowane dla stabszych i niezawodnych, ASRock nie idzie na zadne kompromisy w
kwestii szczegdtéw. Ta ptyta gtdwna jest zbudowana z wysokiej jakosci materiatéw, entuzjasci moga cieszy¢ sie zwiekszona
wydajnoscig podkrecania pamieci DDR5, wtaczajgc wstepnie przetestowane profile. Upewnij sie, ze moduty pamieci sg zgodne
z Intel@ XMP/AMD EXPO TM, a podkrecanie moze by¢ tak niedrogie, satysfakcjonujgce i absolutnie bezproblemowe.

Rozwigzanie High Speed M.2

Blazing M.2 obstuguje najnowszy standard PCl Express 5.0, zapewniajac dwukrotnie wiekszg przepustowos¢ w poréwnaniu z
poprzednig generacja, a dzieki oszatamiajgcej predkosci transferu 128 GB/s jest gotowy, aby uwolni¢ peten potencjat
przysztych ultraszybkich dyskéw SSD.

Ulepszone USB4 typu C
Technologia USB4 zapewnia predkos¢ i wszechstronnos¢ najbardziej zaawansowanemu USB typu C, oferujac szybki i prosty
poziom potaczenia do pracy lub domu. Umozliwia btyskawiczng szybkos¢ transmisji danych 40 Gb/s.

802.11be Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 oferuje wiekszg przepustowos¢ danych, mniejsze opdznienia i dziatanie Multi-link. Te funkcje zapewniajg ptynne i
interaktywne doswiadczenie w czasie rzeczywistym, dzieki czemu doswiadczenie VR/AR jest bardziej wciggajgce i potgczone.

Radiator kompozytowy VRM
Wyposazony jest w kompozytowy radiator VRM, ktéry tgczy w sobie wentylator chtodzgcy, wiekszy aluminiowy radiator i rurke
cieplng, zapewniajac maksymalne rozpraszanie ciepta.
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